
证券代码：301297 证券简称：富乐德

安徽富乐德科技发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐ 分析师会议

☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会

☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动

☐ 现场参观

☐ 其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名

2026年8月27日：

刘潇 华安基金

董晨阳 新华基金管理股份有限公司

王虹宇 中银基金管理有限公司

路旭 富安达基金管理有限公司

王达婷 太平基金管理有限公司

何坤 博时基金管理有限公司

葛霖帆 嘉实基金管理有限公司

尹旻 诺德基金管理有限公司

王斌 浙商基金管理有限公司

刘洋 爱建证券有限责任公司

陈博 财信证券股份有限公司

李亚鑫 东北证券股份有限公司

周兴武 东北证券股份有限公司

吕林 东财证券

王亮 广发证券股份有限公司

刘芮含 广发证券股份有限公司

贾国瑞 国联民生证券股份有限公司

杜先康 国海证券股份有限公司

黄行辉 国泰海通证券股份有限公司



肖隽翀 国泰海通证券股份有限公司

吕兰兰 华泰证券

唐保威 华福证券

侯钧皓 华西证券股份有限公司

刘毅 开源证券权益投资部

张威震 开源证券股份有限公司

高宏 南京证券股份有限公司

于申珅 南京证券股份有限公司

徐怡然 山西证券股份有限公司

杨海晏 申万宏源证券有限公司

罗璁 西南证券股份有限公司

张恬 甬兴证券有限公司

王昊哲 粤开证券股份有限公司

李倩倩 中银国际证券股份有限公司

冷威 中信证券股份有限公司

周光裕 中信证券股份有限公司

翟一梦 中邮证券有限责任公司

袁航 上海申银万国证券研究所有限公司

陆乔尉 北京人寿保险股份有限公司

周志鹏 昆仑健康保险股份有限公司

刘颖飞 平安银行股份有限公司

李曦辰 阳光资产管理股份有限公司

丁冉 华安证券资产管理有限公司

左一锟 兴证投资管理有限公司

周学旻 广州芯晟投资有限公司

杨森杰 浙江省发展资产经营有限公司

李亚雄 台州市资产管理有限公司

Xin Sun HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited

刘濯宇 狮城产业投资咨询(上海)有限公司

翁骋 中新融创资本管理有限公司

林红 中新融创资本管理有限公司

宋明 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

曹志平 佛山市粤佛投资咨询有限公司

董一平 宁波宝隽资产管理有限公司

高鹏飞 江信基金管理有限公司



蔡向明 上海添笙投资管理有限公司

金霞红 上海林拙投资合伙企业(有限合伙)

李晟 青岛金光紫金创业投资管理有限公司

李树平 重庆渝汇投资(集团)有限公司

刘馨遥 碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司

秦子玄 宇纳证券

阮经天 浙江广杰投资管理有限公司

童胜 江苏羿鹏私募基金管理有限公司

张育源 上海嘉融投资管理有限公司

陈冠群 宁泉资产

陈虹宇 上海市商业投资(集团)有限公司

陈建富 杭州涨不停企业管理咨询有限公司

陈霖 厦门观升私募基金管理有限公司

陈雯雯 上海常春藤投资控股有限公司

戴佳娴 远信(珠海)私募基金管理有限公司

单河 北京泽铭投资有限公司

翟伊天 青骊投资管理（上海）有限公司

高岗 上海景富投资管理有限公司

龚海刚 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)

郭汨珍 国世通控股有限公司

何予原 广东温氏投资有限公司

胡一彬 卓文资本

黄向前 深圳市尚诚资产管理有限责任公司

解文杰 杭州涌成资产管理有限公司

李昊悦 和济投资

李凌飞 深圳前海旭鑫资产管理有限公司

刘璟欣 耕霁资产

刘睿卿 企中地信私募基金(北京)有限公司

柳伟 山东吉富创业投资基金

罗华灶 吉富创业投资股份有限公司

罗颖 厦门泰牛私募基金管理有限公司

骆华森 上海恒穗资产管理中心(有限合伙)

彭飞虹 深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司

舒殷 鸿运私募基金

孙涛 上海云量资产管理有限公司



王聪 深圳红年资产管理有限公司

卫强 青鼎资产

项凯 臻一资产管理有限公司

邢小羽 进门认证专业投资人

杨子平 上海川流私募基金管理有限公司

姚松林 私享基金杭州分公司

张磊 江西金投私募基金管理有限公司

张晓艳 西安敦成私募基金管理有限公司

張俊鋒 WFM Asia (HK) Limited

2026年08月28日：

贾国瑞 国联民生

冯信然 华泰资产

徐巡 申万菱信

贾学展 东证资管

潘登 东方红资管

翟伊天 青骊投资

赵心妤 碧云资本

刘馨遥 碧云资本

鲍武斌 银河基金

解丰源 广发证券

王虹宇 中银基金

时间

2026年08月27日 15:30

2026年08月28日 13:30

地点

“进门财经”线上会议（2026年08月27日）

上海市宝山区山连路181号会议室（2026年08月28日）

上市公司接待人员姓名

2026年8月27日：

董事长 贺贤汉

董事兼总经理 王哲

董事 程向阳

常务副总经理 张恩荣

董事会秘书 颜华

财务负责人 陈秋芳

富乐华投资部长 刘立波

2026年08月28日：

董事会秘书 颜华



富乐华投资部长 刘立波

投资者关系活动主要内容

介绍

1、请简要介绍上半年的经营情况及公司目前的主营业务布局。

答：2026年上半年，公司实现营业收入15.86亿元，同比增长

9.05%；实现归母净利润2.07亿元，同比增长80.30%；扣非净利润1.55

亿元，同比增长227.01%。洗净服务业务营收6.13亿元，同比增长

38.86%，毛利率达43.26%，贡献主要盈利增量；DPC陶瓷载板营收同

比增长146.42%，毛利率提升17.38个百分点至35.81%，成为新增长

引擎，双主业结构优化驱动盈利跃升。

公司围绕“泛半导体设备精密洗净+半导体核心零部件材料”

双轮驱动战略进行布局，主要有三大业务板块：一是泛半导体设备

精密洗净服务，包括半导体、TFT、OLED设备的精密洗净、检测及阳

极氧化、陶瓷熔射等衍生增值服务；二是功率半导体覆铜陶瓷载板

业务，包括DCB、AMB、DPC等产品；三是半导体核心零部件业务。三

大板块协同共振，共同构建公司“服务+材料+部件”的综合解决方

案能力。

2、公司洗净业务的服务覆盖范围如何？

公司精密洗净服务在半导体产业中获得了大规模应用，几乎覆

盖了大陆所有的6英寸、8英寸、12英寸的晶圆代工产线。除半导体

制造商外，公司还与半导体设备头部厂商开展合作，为芯片制造企

业提供配套的设备维修、部件维护等精密洗净衍生业务。公司对其

他各类半导体设备均形成了成熟的清洗工艺解决方案。

3、公司洗净业务当前产能情况如何？后续扩产计划是怎样的？

答：受下游晶圆制造企业持续扩产及AI芯片需求带动，当前国

内主要洗净工厂产能利用率维持高位。公司将持续推进产能扩张，

生产基地将从现有布局进一步扩充。同时公司持续提升高制程洗净

能力，匹配下游7nm、5nm、3nm等高端制程发展需求。

4、公司覆铜陶瓷载板业务的产品结构是怎样的？

答：公司全资子公司富乐华专注于覆铜陶瓷载板领域，拥有近

三十年研发生产经验，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载

板生产商，产品覆盖DCB、AMB、DPC三大品类。DCB产品采用铜箔直

接高温烧结工艺，具备优秀的热循环性、高机械强度和高导热率，

主要配套硅基器件，应用于新能源汽车、工业控制、智能家电、光

伏及风力发电等领域；AMB产品采用活性金属钎焊工艺，结合强度更

高、可靠性更优，适配碳化硅器件，应用于新能源汽车800V高压平

台、轨道交通、AI服务器电源等高功率场景；DPC产品通过磁控溅射

http://stock.stockstar.com/notice/SN2026082400035482.shtml
https://www.cnfin.com/announ/detail/index.html?id=838224497143&code=301297&dannoun=lcdetail&announ=lc


和图形电镀实现陶瓷表面金属化，具备高线路精度和可垂直互连特

性，主要面向光模块TEC热电制冷、激光雷达、光通信等高端应用领

域。

5、富乐华在上游原材料方面有哪些布局？

答：公司全资子公司富乐华是行业内少数通过自研、对外投资

提前布局上游氮化铝陶瓷粉体、氮化铝及氮化硅瓷片、焊片等关键

原材料的企业，有助于降低生产成本、实现供应链自主可控、降低

原材料供应短缺风险。同时，富乐华基于现有成熟技术研发TFC薄膜

陶瓷载板等新产品，持续满足下游客户多样需求，有利于保持并进

一步提升公司竞争力。

6、公司在技术研发层面的布局与未来方向是什么？

答：公司目前已构建起涵盖精密清洗、表面处理及涂层、分析

检测等多元技术领域的综合研发平台。在此基础上，充分发挥与富

乐华研究院的技术协同优势，形成内外联动的创新合力。

在精密洗净领域，公司已实现量产半导体14/7nm制程、10.5代

LCD制程、6代OLED制程等先进洗净工艺，掌握陶瓷熔射工艺、阳极

氧化工艺和半导体微污染分析检测技术。公司建立了一体化研发中

心，多元化技术的协同提升了新技术和新工艺的研发效率。

在覆铜陶瓷载板领域，公司已成功实现自研SiN氮化硅陶瓷基板

的技术突破，打通了从自研氮化硅瓷片到AMB活性金属焊接，有助于

降低AMB产品成本，形成底层技术壁垒和成本护城河。此外，公司还

在DAB直接键合铝基板方向进行前瞻性布局。

未来，公司将紧跟下游先进制程演进和产业升级趋势，持续加

大研发资源投入，着力夯实自主专利体系，并通过前瞻性技术储备

和新服务方案的落地，满足客户不断变化的需求，保持市场竞争优

势。

7、公司未来的发展规划是怎么样的？

答：从外部环境看，半导体产业链自主可控进程持续深化，国

产替代需求旺盛，为公司带来显著增量空间；从内部战略看，通过

成功整合富乐华，公司已构建起“精密洗净服务+核心零部件制造”

双主业并进的业务格局。公司坚持聚焦高附加值业务，充分利用两

个业务板块的协同效应，持续进行技术创新和市场拓展，致力于成

为全球领先的泛半导体领域综合解决方案提供商，为投资者创造长

期、稳定的回报。

https://www.cnfin.com/announ/detail/index.html?id=838482387640&code=301297&dannoun=lcdetail&announ=lc
http://stock.stockstar.com/RB2026072700023261.shtml
https://www.cnfin.com/announ/detail/index.html?id=838482387640&code=301297&dannoun=lcdetail&announ=lc
http://stock.stockstar.com/RB2026072700023261.shtml
https://www.cnfin.com/announ/detail/index.html?id=838482387640&code=301297&dannoun=lcdetail&announ=lc
http://stock.stockstar.com/RB2026072700023261.shtml
https://www.cnfin.com/announ/detail/index.html?id=838482387640&code=301297&dannoun=lcdetail&announ=lc


关于本次活动是否涉及应

披露重大信息的说明
本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

附件清单（如有） 无

日期 2026年08月31日
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